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四、選舉事項 

補選董事案。（董事會提） 

說 明：一、本公司董事於 112 年 11月 30日提出辭任，任職至民國 113

年 1 月 30 日止，本公司擬於股東臨時會補選董事 1 席。 

二、本次補選之董事自股東會選任後即行就任，任期與現任董事

相同，任期自 113年 1 月 31 日起至 115 年 5 月 23日止，任

期屆滿日與現任董事相同。本公司章程第十六條規定採候選

人提名制度選任，股東應就董事候選人名單中選任之。 

三、董事選任程序請參閱議事手冊附錄三。 

四、董事候選人名單請參閱附件二。 

選舉結果：董事當選名單如下 

身分別 姓名 得票權數 

董事 愛普科技股份有限公司 19,611,281 權 

五、其他議案 

解除董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。（董事會提） 

說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業

範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其

許可。 

二、因應公司業務之需要，本公司之董事可能發生同時擔任與本

公司業務範圍類同之他公司董事之情形，擬提請股東臨時會

決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。 

三、董事兼職競業禁止之限制明細請參閱附件三。 

決 議：本議案投票表決結果如下： 

表決時出席股東表決權數：21,446,806權 

表決結果 占出席股東表決權數% 

贊成權數：19,883,164 權 

（含電子投票 6,202,695 權） 
92.70% 

反對權數：14,346權 

（含電子投票 14,346 權） 
0.06% 

無效權數：0 權 0.00% 

棄權／未投票權數：1,549,296權 

（含電子投票 1,546,296 權） 
7.22% 

本案照原案表決通過。 
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六、臨時動議：無。 

七、散會：同日上午 9 時 17 分議畢，主席宣佈散會。 

本次股東會無股東提問。 
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來頡科技股份有限公司公司章程 

公司章程修訂條文對照表 

條次 修訂後條文 原條文 說明

第十六條
本公司設董事七人至九

人，任期三年，由股東

會就有行為能力之人選

任，連選得連任。董事

任期屆滿而不及改選

時，延長其執行職務至

改選董事就任時為止。

上述董事名額中，獨立

董事人數不得少於三

人，且不得少於董事席

次五分之一，其選任方

式採候選人提名制度，

由股東會就獨立董事候

選人名單中選任之，有

關獨立董事之專業資

格、持股、兼職限制、

提名與選任方式及其他

應遵行事項，依證券主

管機關之相關規定辦

理。

董事之選舉應採行候選

人提名制度，獨立董事

及非獨立董事應一併進

行選舉，分別計算當選

名額，其相關事宜悉依

法令規定辦理。  

董事缺額達總數三分之

一時，董事會應依法召

開股東會補選之，其任

期以補足原任之期限為

限。  

本公司設董事五人至七

人，任期三年，由股東

會就有行為能力之人選

任，連選得連任。董事

任期屆滿而不及改選

時，延長其執行職務至

改選董事就任時為止。

上述董事名額中，獨立

董事人數不得少於三

人，且不得少於董事席

次五分之一，其選任方

式採候選人提名制度，

由股東會就獨立董事候

選人名單中選任之，有

關獨立董事之專業資

格、持股、兼職限制、

提名與選任方式及其他

應遵行事項，依證券主

管機關之相關規定辦

理。

董事之選舉應採行候選

人提名制度，獨立董事

及非獨立董事應一併進

行選舉，分別計算當選

名額，其相關事宜悉依

法令規定辦理。  

董事缺額達總數三分之

一時，董事會應依法召

開股東會補選之，其任

期以補足原任之期限為

限。

公司營運需求

增加董事席次

附件一
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第二十七條 本章程訂立於中華民國 99年 08
月 27日。 
第一次修章於中華民國 100年 02
月 08日。 
第二次修章於中華民國 100年 08
月 12日。 
第三次修章於中華民國 101年 06
月 15日。 
第四次修章於中華民國 101年 09
月 12日。 
第五次修章於中華民國 103年 03
月 21日。 
第六次修章於中華民國 103年 07
月 25日。 
第七次修章於中華民國 105年 05
月 25日。 
第八次修章於中華民國 107年 06
月 27日。 
第九次修章於中華民國 108年 12
月 18日。 
第十次修章於中華民國 109年 06
月 24日。 
第十一次修章於中華民國 109年
11月 6日。 
第十二次修章於中華民國 110年
05月 17日。
第十三次修章於中華民國 111年
05月 26日。 
第十四次修章於中華民國 112年
05月 24日。
第十五次修章於中華民國 113年
01月 31日。

本章程訂立於中華民國 99年 08
月 27日。 
第一次修章於中華民國 100年 02
月 08日。 
第二次修章於中華民國 100年 08
月 12日。 
第三次修章於中華民國 101年 06
月 15日。 
第四次修章於中華民國 101年 09
月 12日。 
第五次修章於中華民國 103年 03
月 21日。 
第六次修章於中華民國 103年 07
月 25日。 
第七次修章於中華民國 105年 05
月 25日。 
第八次修章於中華民國 107年 06
月 27日。 
第九次修章於中華民國 108年 12
月 18日。 
第十次修章於中華民國 109年 06
月 24日。 
第十一次修章於中華民國 109年
11月 6 日。 
第十二次修章於中華民國 110年
05月 17 日。 
第十三次修章於中華民國 111年
05月 26日。 
第十四次修章於中華民國 112年
05月 24 日。

增列本次修訂

日期。
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來頡科技股份有限公司 

本公司董事及其代表人競業明細

董事姓名 兼任經營同類業務之公司名稱及職稱 

聯陽半導體股份有限公司 

代表人:林秀哲 
聯陽半導體股份有限公司 發言人 

愛普科技股份有限公司 

愛普存儲技術(杭州)有限公司 董事 

APware Technology Corp. 董事 

凱芯科技股份有限公司 董事 

來揚科技股份有限公司 董事 

附件三
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